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平成 25 年２月 15 日 

各    位 

会 社 名 株 式 会 社 立 花 エ レ テ ッ ク 

コ ー ド 番 号 ８１５９（東証・大証第１部） 

代 表 者 名 取 締 役 社 長 渡 邊 武 雄 

問 合 せ 先 取締役常務執行役員 管理部門担当 住 谷 正 志 

 電 話（06）6539－2718 

 

機構改革及機構改革及機構改革及機構改革及びびびび人事異動人事異動人事異動人事異動にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

当社は、下記のとおり機構改革及び人事異動を実施いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

１．機構改革 

（１）平成 25 年２月 15 日付 

【半導体デバイス事業】 

①東京支社半導体デバイス第三本部にデバイスコンポーネント部を新設する。 

 

（２）平成 25 年４月１日付 

【ＦＡシステム事業】 

①本社ＦＡ第五本部を新設し、本社ＦＡ第一本部の機器二部と機器三部を、同本部に設置する。 

【半導体デバイス事業】 

①半導体デバイス営業推進本部から半導体デバイス企画部を分離させ、半導体デバイス国内担当

役員の直轄とする。 

②半導体技術本部の半導体技術一部、半導体技術二部、半導体技術三部を半導体技術一部と半導

体技術二部に統合再編する。 

③半導体技術本部に半導体技術開発プロジェクトを新設する。 

④半導体デバイス営業推進本部を廃止し、本社外資半導体デバイス本部を新設する。 

⑤半導体デバイス営業推進本部の半導体デバイス開拓部と東京支社半導体デバイス第三本部の東

京半導体二部及び東京半導体三部を統合再編し、外資半導体デバイス二部と東京半導体二部を

発足させ、それぞれ本社外資半導体デバイス本部と東京支社半導体デバイス第三本部に所属さ

せる。 

⑥本社半導体デバイス第二本部の半導体二部と半導体三部を半導体二部に統合再編する。 

【施設事業】 

①本社施設本部のビル設備部をビルシステム部と電設部に分割する。 

【ＭＳ事業（新設）】 

①ＥＭＳ推進部と本社海外本部貿易部及び同本部国際営業開拓プロジェクトのＭＭＳビジネスを

統合し、本社ＭＳ本部を発足させ、ＭＭＳ部とＥＭＳ部を新設する。 

【海外事業】 

①本社海外本部を廃止し、同本部の貿易部、国際営業開拓プロジェクト、海外事業支援部を統合

して本社海外部を新設し、海外事業担当役員の直轄とする。 
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２．人事異動 

（１）平成 25 年２月 15 日付 

新 役 職 名 旧 役 職 名 氏  名 

東京支社半導体デバイス第三本部デバ

イスコンポーネント部長、（株）立花デ

バイスコンポーネントへ兼務出向 

（株）立花デバイスコンポーネントへ出

向 
濱田
はまだ

 要 一
よういち

 

 

（２）平成 25 年４月１日付 

新 役 職 名 旧 役 職 名 氏  名 

執行役員 

ＦＡ第二本部長兼東関東支店長 

執行役員 

ＦＡ第二本部長 山 口
やまぐち

 均
ひとし

 

執行役員 

半導体デバイス国内担当 

執行役員 

国内半導体デバイス担当 高見
たかみ

 貞 行
さだゆき

 

執行役員 

ＭＳ事業担当 

執行役員 

海外本部・ＥＭＳ推進部担当 植田
うえだ

 裕 和
ひろかず

 

技術本部技術部長（東京支社駐在） 
技術本部システム部技術担当部長（東京

支社駐在） 寺 島
てらしま

 豊 典
とよのり

 

ＦＡシステム推進一部長 
ＦＡシステム推進一部ＦＡシステム推進

担当部長 吉 川
よしかわ

 恵 章
しげあき

 

半導体技術本部半導体技術二部長兼半導

体技術開発プロジェクトリーダー 
半導体技術本部半導体技術二部長 山 下

やました
 忍
しのぶ

 

本社ＦＡ第一本部機器一部長 本社ＦＡ第四本部ＦＡシステム一部長 品 川
しながわ

 博
ひろし

 

本社ＦＡ第五本部長 本社ＦＡ第一本部機器一部長 浦田
うらた

 澄生
すみお

 

本社ＦＡ第四本部ＦＡシステム一部長 
本社ＦＡ第四本部ＦＡシステム一部ＦＡ

システム二課長 南 本
なんもと

 隆吏
たかし

 

本社外資半導体デバイス本部長（東京支

社駐在） 

半導体デバイス営業推進本部長兼半導体

デバイス開拓部長（東京支社駐在） 小西
こにし

 健司
けんじ

 

本社外資半導体デバイス本部外資半導体

デバイス二部長（東京支社駐在） 
半導体技術本部半導体技術三部長 森 下

もりした
 哲弥
てつや

 

本社情報通信本部情報通信システム部長 東京支社東京情報通信部長 勝 川
かつかわ

 利 行
としゆき

 

本社施設本部ビルシステム部長 
本社施設本部ビル設備部ビルシステム課

長 西 沢
にしざわ

 秀 泰
ひでやす

 

本社施設本部電設部長 本社施設本部ビル設備部長 北 村
きたむら

 勝 幸
かつゆき

 

本社ＭＳ本部長兼ＥＭＳ部長 ＥＭＳ推進部長 小松
こまつ

 明 彦
あきひこ
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新 役 職 名 旧 役 職 名 氏  名 

本社ＭＳ本部ＭＭＳ部長 本社海外本部貿易部長 中 西
なかにし

 勝 利
かつとし

 

東京支社半導体デバイス第三本部東京半

導体二部長 

東京支社半導体デバイス第三本部東京半

導体三部長 松 本
まつもと

 勉
つとむ

 

東京支社東京情報通信部長 本社情報通信本部情報通信システム部長 林
はやし

 恒二
こうじ

 

本社海外部長 本社海外本部海外事業支援部長 藤田
ふじた

 哲
さとし

 

（株）立花宏和システムサービス 

へ出向（部長格） 

（株）立花宏和システムサービス 

へ出向 近 藤
こんどう

 健
たけし

 

 

以上 


